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Abstract (en)
The invention proposes a method of making a surface element (1) which absorbs electromagnetic waves. Strips or plates of mineral wool (3) are
stacked up, whilst inserting strips or plates (4) of an electrically conducting material. The stacks are cut up into vertical slices and glued, cutting
surface side, to a support-strip (2). <??>The invention applies in particular to constructions in airport localities. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention propose un procédé de fabrication d'un élément de surface (1) absorbant les ondes électromagnétiques. Des bandes ou plaques
en laine minérale (3) sont empilées en intercalant des bandes ou plagues (4) en une matiére électroconductrice Les piles sont débitées en
tranches verticales et collées, coté face de coupe sur une bande-support (2). L'invention s'applique notamment aux constructions dans les zones
aéroportuaires.
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